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Communiqué de presse 03/2014
congatec présente le premier minimodule COM Express avec des processeurs monopuce quadricœurs de la famille Atom™ E3800 d’Intel®
Embedded World, le 25 février 2014   * * *  congatec AG, un des principaux fabricants de modules informatiques embarqués, présente son premier minimodule COM Express de type 10. Le module mesure 55 x 84 mm et est basé sur les processeurs d’Intel® Atom™ de la série E3800. La dernière génération d’Intel Atom repose sur une conception monopuce avec un cache L2 qui peut être utilisé par plusieurs cœurs ; elle est aussi caractérisée par une unité graphique Intel HD nettement plus rapide que celle de la génération précédente. Les autres points forts du module sont son design ultracompact, la mémoire embarquée et la prise en charge d’eMMC.
Le conga-MA3 peut être équipé de quatre processeurs Intel Atom différents (nom de code : Bay Trail) pour s’adapter à tous les besoins. Le point d’entrée de la gamme est livré par le monocœur Intel Atom E3815 à 1,46 GHz consommant seulement 5 watts ; elle s’étend jusqu’au quadricœur  Intel Atom E3845 à 1,91 GHz pour une puissance maximale de 10 watts. 
Le brochage de type 10 est une actualisation du type 1. Les COM de type 10 disposent d’un unique connecteur A-B avec 220 broches et utilisent des interfaces d’affichage modernes. Le conga-MA3 prend en charge TMDS (HDMI/DVI) ou DisplayPort. Il possède aussi un canal LVDS. 
« Nous nous réjouissons de pouvoir présenter le premier produit de congatec à avoir été développé dans notre centre de conception de Boca Raton en Floride. Le facteur de forme COM Express de type 10 est très répandu en Amérique et il représente donc une extension importante de notre offre sur le marché mondial » affirme Dan Demers, le directeur du marketing pour congatec en Amérique.

Le minimodule COM Express conga-MA3 est équipé d’une mémoire DDR3L embarquée pouvant atteindre les 8 Go, il peut aussi disposer d’une eMMC embarquée. Le standard eMMC intègre une fonction de wear leveling pour augmenter la sécurité des données. Les capacités graphiques améliorées prennent en charge DirectX 11, OpenGL 3.2, OpenCL 1.2 et assurent un décodage hardware flexible et très performant pour pouvoir également décoder en parallèle plusieurs vidéos Full HD à haute résolution. Des résolutions allant jusqu’à 2560 x 1600 pixels pour DisplayPort et 1920 x 1200 pixels pour HDMI sont prises en charge dans le processeur en mode natif. La connexion de deux interfaces indépendantes est aussi possible avec le LVDS 1x 24 bits. 
La prise en charge native d’USB 3.0 par le module permet d’obtenir une transmission des données plus rapide pour une faible consommation d’énergie. Au total, sept ports USB 2.0 et un port SuperSpeed USB 3.0 sont fournis. Quatre liens PCI Express 2.0 à 5 Gbit/s et deux interfaces SATA atteignant les 3 Gbit/s permettent une extension flexible et rapide du système. Le contrôleur Gigabit Ethernet Intel I210 s’occupe de la compatibilité avec les logiciels tandis que la gamme de fonctionnalités est complétée par l’ACPI 5.0, le bus I2C et le bus LPC pour une intégration facile des anciennes interfaces E/S et Intel High Definition Audio.
Le module prend en charge les CPU suivants :
	COM/Processeur
	Cœurs 
	Cache [M]
	Horloge [GHz]
	SDP/ TDP [W]
	Marque

	conga-MA3/E3845
	4
	2
	1,91
	-/10
	Intel® Atom®

	conga-MA3/E3827
	2
	1
	1,75
	-/8
	Intel® Atom®

	conga-MA3/E3826
	2
	1
	1,46
	-/7
	Intel® Atom®

	conga-MA3/E3825
	2
	1
	1,33
	-/6
	Intel® Atom®

	conga-MA3/E3815
	1
	0,5
	1,46
	-/5
	Intel® Atom®


A propos de congatec AG
congatec AG est un fournisseur leader de modules informatiques industriels utilisant les facteurs d’encombrement standard Qseven, COM Express, XTX et ETX et ayant son siège à Deggendorf en Allemagne. Les produits de cette entreprise peuvent être utilisés dans plusieurs secteurs industriels et pour des applications diverses telles que l’automatisation industrielle, la technologie médicale, les équipements automobiles, l’aérospatiale et les transports. Le savoir-faire de base concerne la prise en charge des pilotes et du BIOS étendu ainsi que des board support packages conséquents. Les clients sont pris en charge dès la phase de conception à l’aide d’un programme complet de gestion du cycle de vie du produit. La fabrication du produit est réalisée par des prestataires spécialisés selon les normes de qualité les plus modernes. congatec emploie actuellement près de 160 collaborateurs et entretient des filiales à Taiwan, au Japon, aux Etats-Unis, en Australie, en République tchèque et en Russie. Vous trouverez plus d’informations sur www.congatec.de ou sur Facebook, Twitter et YouTube.
* * * 

Intel et Intel Atom sont des marques déposées d’Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Congatec est membre de l’Intel® Intelligent Systems Alliance, une communauté de développeurs de solutions et de systèmes pour l’embarqué et les communications.

